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Teknik ozellikler

Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
Konular:

. Dell EMC PowerEdge C6420 kizadi boyutlari
*  Kasaagirhgi

+  lIslemci 6zellikleri

*  Desteklenen igletim sistemleri

e Sistem pili

¢ Genigletme veri yolu ¢zellikleri

. Bellek 6zellikleri

e SuUrUculer ve depolama teknik dzellikleri

*  Video ozellikleri

e Cevre Ozellikleri

Dell EMC PowerEdge C6420 kizagi boyutlari

>l Z »
TOP VIEW X
y
[] SIDE VIEW v Y
Rakam 1. PowerEdge C6420 kizaginin boyutlari
Tablo 1. PowerEdge C6420 kizaginin boyutlar
X Y z
174,4 mm (6,86 ing) 40,5 mm (1,59 ing) 574,56 mm (22,61ing)

Kasa agirhgi

Tablo 2. Kizakli muhafazanin kasa agirligi

Sistem Maksimum agirlik (tiim kizaklar ve siiriiciilerle)

12 X 3,5 ing sabit surticllu sistem 43,62 Kg (96,16 Ib)
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Tablo 2. Kizakli muhafazanin kasa agirligi (devami)

Sistem Maksimum agirlik (tiim kizaklar ve siiriiciilerle)

Arka panel olmayan sistemler 34,56 Kg (76,19 Ib)

Islemci 6zellikleri

Dell EMC PowerEdge C6420 kizagi, dort bagimsiz kizagin her birinde iki adede kadar Intel Xeon Scalable islemciyi destekler. Her islemci, 28
cekirdegi destekler.

@l NOT: Sistem tipi ve sistem tipi olmayan karma bir islemci yapilandirmasinda, islemci 2 soketine sistem islemcisi takilimalidir.

Desteklenen isletim sistemleri

Dell EMC PowerEdge C6420 asagidaki isletim sistemlerini destekler:
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server

Microsoft Windows Server + Hyper-V

Canonical Ubuntu LTS

VMware ESXi

Citrix XenServer

NOT: Belirli sirimler ve eklemeler hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. https://www.dell.com/support/home/drivers/supportedos/

®

poweredge-c6420

Sistem pili

PowerEdge C6420 kizagi, CR 2032 3V degistirilebilir lityum ddgme pil kullanir.
®| NOT: Her bir kizakta bir sistem pili bulunur.

Genisletme veri yolu ozellikleri

Dell EMC PowerEdge C6420 kizagi dort adet 3. Nesil PCle yuvasini destekler.

Tablo 3. Genisletme veri yolu 6zellikleri

PCle Yuvalari Aciklama Form faktori
x8 Ara PCle yukseltici Yuva 1: x8 PCle Gen3, islemci 1'den Ozel form faktori
Yuva 2: x8 PCle Gen3, islemci 1'den i i
x8+x8 OCP Ara yUkseltici fStIf n..d?rt Aclk Islem Projesi (OCP) form
Yuva 3: x8 PCle Gen3, islemci 1'den aktort
x16 PCle ana yUkseltici Yuva 4: x16 PCle Gen3 islemci 1 Standart Dustk Profil PCle form faktort
x16 gémult PCle yUkseltici Yuva 5: x16 PCle Gen3, islemci 2'den Ozel form faktoéri
(D|NOT: M.2 SATA yukseltici, gomull
ylkseltici Uzerinde desteklenir.
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Bellek ozellikleri

Tablo 4. Bellek 6zellikleri

Bellek modiilii N DIMM DIMM Tek islemci Cift Islemciler
soketler DIMM tipi | yerecesi kapasitesi Minimum Maksimum Minimum Maksimum
RAM RAM RAM RAM
Dort agsamali 64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1024 GB
LRDIMM
Sekiz agamall 128 GB 128 GB 1024 GB 256 GB 2048 GB
on altl adet 288 Tek asamall 8 GB 8 GB 64 GB 16 GB 128 GB
pirmli 16 GB 16 GB 128 GB 32GB 256 GB
RDIMM
Cift asamall 32 GB 32 GB 256 GB 64 GB 512 GB
64 GB 64 GB 512 GB 128 GB 1024 GB

@ NOT: x4 veri genigligine ve 8Gb DRAM yogunluguna sahip eski 32 GB kapasiteli RDIMM bellek, ayni AMD EPYC™ islemci Unitesinde
x8 veri genigligi ve 16Gb DRAM yogunluguna sahip daha yeni 32 GB kapasiteli RDIMM bellekle birlikte kullanilamaz.

Suruculer ve depolama teknik ozellikleri

Dell EMC PowerEdge C6420 kizagi, SAS ve SATA SurUcileri ve Kati Hal Strticuleri (SSD'ler) destekler

Tablo 5. PowerEdge C6420 kizagi icin desteklenen siiriicii secenekleri

Muhafazadaki maksimum siiriicii sayisi

Kizak basina atanan maksimum siiriicii sayisi

12 x 3,5 ing sUrlcd sistemi

Kizak bagina g adet SAS veya SATA Sirict ve SSD

24 x 2,5 ing surlcu sistemi

Kizak basina alti adet SAS veya SATA Surict ve SSD

NVMe 6zellikli 24 x 2,5 ing strlicu sistemi

NVMe arka paneli bu yapilandirmalardan herhangi birini destekler:

e Kizak basina iki NVMe surticl ve dort adet SAS veya SATA
sUrtct ve SSD

o Kizak basina alti adet SAS veya SATA Sirtci ve SSD

M.2 SATA sUrUcu (istege bagl)

M.2 SATA kartinin desteklenen kapasitesi en ¢ok 240 GB'dir
@ NOT: M.2 SATA karti x8 (yuva 1) ara kart yUkselticisi veya x16
yUkseltici yuvasina (yuva 5) takilabilir.

Onyiikleme igin microSD kart (istege bagl) énytkleme (maks 64
GB)

Her kizagin her PCle ylkselticisi (zerinde bir adet

Tablo 6. M.2 SATA siiriiciileri olan desteklenen RAID secenekleri

Secenekler RAID olmayan tek M.2 SATA siiriicii Donanim RAID olan ¢cift M.2 SATA
siiriicii

Donanim RAID Hayir Evet

RAID Modu Yok RAID 1

Desteklenen stirlcl sayisi 1 2

Desteklenen igslemciler islemci 1 islemci 1 ve islemci 2

Video ozellikleri

Dell EMC PowerEdge C6420 kizagi 16 MB RAM'e sahip Matrox G200 grafik kartini destekler.
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Tablo 7. Desteklenen video ¢oziinirliigii secenekleri

Resolution (Coziiniirliik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 24'e kadar
1280 x 800 60 24'e kadar
1280 x 1024 60 24'e kadar
1360 x 768 60 24'e kadar
1440 x 900 60 24'e kadar

Cevre ozellikleri

Asagidaki bolumler, sistemin cevresel dzellikleri hakkinda bilgi icermektedir.

®

Gevresel Veri Sayfasina bakin..

Standart calisma sicakligi teknik ozellikleri

@ NOT:

1. Kullanlamaz: Yapilandirmanin Dell EMC tarafindan sunulmadigini gosterir.

2. Desteklenmez: Yapilandirmanin termal olarak desteklenmedigini gosterir.

NOT: Cevre sertifikalar hakkinda ek bilgi icin www.dell.com/poweredgemanuals adresinde bulunan Kilavuzlar ve Belgelerde Uriiniin

@ NOT: Maksimum strekli calisma sicakliginin bu tablolarda listelenen sicakliga esit veya bu sicakligin altinda olmasi durumunda,

Tablo 8. Standart calisma sicakh@i teknik 6zellikleri

DIMM'ler, iletisim kartlari, M.2 SATA ve PERC kartlari dahil tim bilegenler, Mellanox DP LP karti ve Intel Rush Creek karti harig
yeterli termal bir pay birakilarak desteklenebilir.

Standart calisma sicakhg:

Ozellikler

Sicaklik araliklar (950 metre veya 3117 fit'ten az yukseklikler igin)

Ekipman dogrudan gunes 1sigina maruz kalmadan, 10°C ile 35°C
(50°F ile 95°F) arasinda.

®| NOT: Bazi yapilandirmalar daha diistk bir ortam sicakli§i gerektirir. Daha fazla bilgi igin asagidaki tablolara bakin.

Tablo 9. Yapi disi cift islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakhgi

3,5 in¢ kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP islemci Isi emici Maks.
™ $ deli deli bellek/ | 12x 8x 4x 24x | 20x 16x 12x 8x 4x
att | modeli modeli | ;cjemci | Siiriic | Siiriic | Siirii | Sird | Siiri | Siiriic | Siird | Surd | Sird Yok
1] 1] ci cii ci 1] ci ci cii
CPU: CPU:
FMM2M | 6|
8280 CPU2: CPU2: 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPUI CPUI: Deste | Deste | Deste
FMM2M | 6 Destek | klenm | klenm | klenm
205 W 8280L CPUD: CPUD: lenmez | ez ez ez 20 21 21 21 21 30
) ) o) o) o o
VoDRD 8 (2°0) (10) C (11) C (1(;9)
CPU: CPU:
FMM2M | 6|
8280M CPU2: CPU2: 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
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Tablo 9. Yapi disi cift islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakligi (devami)

3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP | islemci Isi emici Maks.
™ 8 deli deli bellek/ | 12x 8x 4x 24x | 20x | 16x 12x 8x 4x
att | modeli modell  |islemci | Siiriic | Siiriic | Strii | Siirli | Siirdi | Stiriic | Siird | Surii | Stri Yok
U u cii ci ci U ci cii cii
CPU1: CPU™
FMM2M | 6 |
8270 CPU2: CPU2: 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
FMM2M | 6 |
8268 cPUD: CPU2: 20 21 21 21 21 30
V2DRD 8
cput | cPut: Deste | Deste
FMM2M | 6 Destek | klenm | klenm
200 W 6254 CPU2: CPU2: lenmez | ez ez 20 21 22 22 22 22 30
: : o o (]
VODRD 8 (6°C) (14) C (15) C
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
8276 CPUD: CPUD: 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU™:
JYKMM | 8|
8276L CPUD: CPUD: 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPUT:
JYKMM | 8|
8276M CPU2: CPU2: 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
] ] Deste | Deste
J\?Kpl\lelj/.H Cg"f1' Destek | klenm | klenm
165 W 8260 CPUD: CPUD: lenmez | ez ez 30 30 30 30 30 35 35
) : o o o
VoDRD 8 (11°0C) (18) C (19) C
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8|
8260L CPU2: CPU2: 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU:
JYKMM | 8|
8260M CPUD: CPUD: 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8|
8260C CPUD: CPUD: 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU:
JYKMM | 8|
6252 CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8 Destek
150 W lenmez
CPU1: CPUT: [ (140C)
JYKMM | 8|
6248 CPU2: CPU2: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
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Tablo 9. Yapi disi cift islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakligi (devami)

3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP | islemci Ist emici | Maks.
Watt modeli modeli bellek/ | 12x 8x 4x 24x | 20x 16x 12x 8x 4x
a islemci | Siiriic | Siirlic | StirG | Strd | Strd | Siriic | Siird | Surdi | Suri Yok
u u ci cu cu u cu ci ci
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8
6240 CPU2: CPU2: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8|
6242 CPU2: CPU2: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU:
FMM2M | 6 |
6244 CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU™:
FMM2M | 6 |
6240C CPUD: CPUD: 21 23 30 30 30 30 30 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8|
6230 CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8]
5220 CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8
5218 CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU™:
JYKMM | 8|
125 W 5218B CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU:
JYKMM | 8|
8253 CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU™: CPU:
JYKMM | 8|
6238T CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
6230N CPUD: CPUD: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
FMM2M | 6 |
15 W 5217 CPU2: CPU2: 25 30 30 30 30 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
105 W 5218T FMM2M | 6] 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Teknik 6zellikler
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Tablo 9. Yapi disi cift islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakligi (devami)

3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP | islemci Isi emici Maks.
™ 8 deli deli bellek/ | 12x 8x 4x 24x | 20x 16x 12x 8x 4x
att | modeli modell  |islemci | Siiriic | Siiriic | Strii | Siirli | Siirdi | Stiriic | Siird | Surii | Stri Yok
U u cii ci ci U ci cii cii
CPU2: CPU2:
V2DRD 8
CPU: CPU:
FMM2M | 6 |
5218N CPU2: CPU2: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
FMM2M | 6 |
5222 cPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
FMM2M | 6|
8256 cPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8]
100 W 4216 CPUD: CPUD: 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
5215 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8]
5215M CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
5215L CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
4215 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
85 W
CPU: CPU:
JYKMM | 8]
4214 CPUD: CPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8]
4214C CPUD: cPUD: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8|
4210 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU: CPU:
JYKMM | 8]
4208 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8

10
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Tablo 9. Yapi disi cift islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakligi (devami)

3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP | islemci Ist emici | Maks.
Watt modeli modeli bellek/ | 12x 8x 4x 24x | 20x 16x 12x 8x 4x
a islemci | Siirilic | Siirlic | Surii | Strt | Siirli | Strtc | Strt | Suri | Surd Yok
u u cu cu cu u cu ciu ci
CPUT: CPU:
JYKMM | 8]
3204 CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
CPU1: CPU1:
JYKMM | 8|
70 W 4209T CPU2: CPU2: 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
V2DRD 8
Tablo 10. Sistem tipi olmayan tek islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakhgi
3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BkP'siz
islemci | Isi emici Maks. ase
TDP Watt | C deli | modeli PT"ek’. 12x | 8x | 4ax | 2ax | 20x | 16x | 12x | 8« ax
Islemcel | siir | Siirti | Stirti | Strii | Surd | Siirti | Siriic | Siriic | Siriic Yok
cii cii ci ci cii cii 1] 1] 1]
8280 CPUT CPULB| 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
8280L CPUT CPUL:6 ] 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
205 W 8280M CPUT: CPUTL:6 | 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
8270 CPUT. CPU1™: 6 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
8268 CPUT. CPU1™: 6 30 30 30 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
200 W 6254 | SPYT fcpute| 30 |30 |30 | 35| 35 | 35| 35 | 35 | 3 35
FMM2M '
6212U CPUTL CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8276 CPUTL CPU1: 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8276L CPUTL CPU1: 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8276M CPUT. CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
165 W
8260 CPUT. CPU1: 8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8260L CPUtL CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8260M CPUT CPUL 8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
8260C CPUtL CPU1:8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
150 W 6210U CPUTL CPU1:8| 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '

Teknik 6zellikler

1"



Tablo 10. Sistem tipi olmayan tek islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakhgi (devami)

Mak 3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BkIZ':aiz
islemci | Isi emici axs.
TDP Watt | © deli | modeli P‘I*"e“’. 12x | 8x | ax | 2ax | 20x | 16x | 12x | 8x ax
Islemcl | siirii | Siirii | Siirii | Suirti [ Siirti | Siirii | Siiriic | Siiriic | Siiriic Yok
ci ci ci ci cii cii u u a
6252 CPUL | opng| 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
6248 CPUL | o8| 30 35 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
6240 CPUL 1 cpurs| 30 35 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
6242 CPUL 1 opurg | 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
6244 CPUL 1 opure| 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M :
6240C CPUL | b6 | 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M ‘
6230 CPUL | oot g| 35 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
5220 CPUL | bt g | 35 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
5218 CPUL 1 opurs| 35 35 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
125 W 5218B CPUL 1 opurs| 35 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
8253 CPUL 1 opurs| 35 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
6238T CPUL | bt g | 35 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
6230N CPUL | bt 8| 35 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
N5 W 5217 CPUL | b6 | 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M :
5218T CPUL 1 e | 30 35 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M '
5218N CPUL 1 opure| 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M :
105 W
5222 CPUL 1 opure| 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M :
8256 CPUL | b6 | 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
FMM2M ‘
100 W 4216 CPUL | oo g | 30 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
5215 CPUL | oot g | 35 3 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
85 W
5215M CPUL 1 opurs| 35 35 | 35 | 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM :
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Tablo 10. Sistem tipi olmayan tek islemcili yapilandirmada maksimum siirekli calisma sicakhgi (devami)

3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BkP'siz
islemci | Isi emici Maks. asd
TDP Watt | C deli | modeli P‘I*"e“’. 12x | 8x | 4ax | 2ax | 20x | 16x | 12x | 8« ax
Islemcel | siirt | Siirti | Suirti | Strii | Surd | Siirti | Siriic | Siriic | Siriic Yok
cii cii ci ci ci cii 1] 1] 1]
52151 CPUTL CPUL 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
4215 CPUT CPUL8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
4214 CPUT. CPUL 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM )
4214C CPUT. CPUL8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
4210 CPUT. CPUL8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
4208 CPUTL CPUL 8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
3204 CPUTL CPUL8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
0W 4209T CPUtL CPUL8| 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
JYKMM '
Tablo 11. Aktif (Optik) baglantili Mellanox Navi Cift Baglanti Noktasi Kartinda Yapilandirma Sinirlamalari
3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP Watt
12x HDD 8 x HDD 4 x HDD 24 x HDD 16 x HDD 8 x HDD 4 x HDD Yok
205 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 3
z z z z z z z
200 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 3
z z z z z z z
173 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 24 24 o8
z z z z z
165 W Destel;lenme Deste;lenme Destel;lenme 04 o5 o5 26 29
160 W Destel;lenme Desteilenme Destel;lenme 04 o5 26 6 30
150 W Destel;lenme Desteilenme Destel;lenme 26 57 8 8 31
140 W DeSte‘;'e”me 23 25 28 29 29 30 33
135 W DeSte‘;'e”me 24 25 29 30 30 31 33
130 W DeSte‘;'e”me 24 26 30 31 31 31 34
125 W 20 25 27 30 31 32 32 35
M5 W 21 27 28 32 33 34 34 > 35
M3W 21 27 28 32 33 34 24 > 35
105 W 22 28 30 34 35 > 35 > 35 > 35

Teknik 6zellikler
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Tablo 11. Aktif (Optik) baglantili Mellanox Navi Cift Baglanti Noktasi Kartinda Yapilandirma
Sinirlamalar (devami)

3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP Watt
12x HDD 8 x HDD 4 x HDD 24 x HDD 16 x HDD 8 x HDD 4 x HDD Yok
85 W 23 32 33 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35
70 W 25 34 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35
Tablo 12. Intel Ani Creek Yapilandirma Sinirlamalari
3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP Watt
12x HDD 8 x HDD 4 x HDD 24 x HDD 16 x HDD 8 x HDD 4 x HDD Yok
205 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20 20 23
z z z z z
200 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 21 21 24
z z z z z
173 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20 20 23 24 28
z z z
165 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 22 22 24 25 29
z z z
160 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 22 22 24 26 29
z z z
10 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 24 24 26 27 30
z z z
140 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 26 26 27 28 31
z z z
135 W Desteklenme | Desteklenme 20 26 26 28 29 32
z z
130 W Desteklenme | Desteklenme 20 27 27 29 29 33
z z
125 W Desteklenme | Desteklenme 21 28 28 30 30 33
z z
M5 W Desteklenme 21 23 29 31 31 32 34
z
105 W 20 23 24 30 33 33 34 > 35
85W 24 26 27 34 > 35 > 35 > 35 > 35
70 W 25 28 29 > 35 > 35 > 35 > 35 > 35
Tablo 13. Intel NVMe SSD AIC P4800X Yapilandirma Sinirlamalari
3,5 in¢ kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP Watt
12x HDD 8 x HDD 4 x HDD 24 x HDD 16 x HDD 8 x HDD 4 x HDD Yok
205 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme
z z z z z z z z
200 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme
z z z z z z z z
173 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20
z z z z z z z
165 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20
z z z z z z z
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Tablo 13. Intel NVMe SSD AIC P4800X Yapilandirma Sinirlamalari (devami)

3,5 inc kasa 2,5 inc kasa BP'siz kasa
TDP Watt
12x HDD 8 x HDD 4 x HDD 24 x HDD 16 x HDD 8 x HDD 4 x HDD Yok

160 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 25
z z z z z z z

150 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20 20 20 25
z z z z

140 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20 20 20 20 25
z z z

135 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20 20 20 20 25
z z z

130 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20 20 20 20 25
z z z

125 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 20 25 25 25 30
z z z

115 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 25 25 25 25 30
z z z

105 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 25 25 25 25 30
z z z

85 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme 30 30 30 30 > 35
z z z

70 W Desteklenme | Desteklenme | Desteklenme > 35 > 35 > 35 > 35 > 35
z z z

Genisletilmis calisma sicakligi 6zellikleri

Tablo 14. Genisletilmis calisma sicakhgi

Genisletilmis calisma sicakhgi

Ozellikler

Surekli isletim

29°C yofusma noktasi ile %5 ila %85 badil nemde 5°C ila 40°C.

(D|NOT: Sistem, standart calisma sicakliginin (10°C ila 35°C)
disinda 5°C gibi diistik ve 40°C gibi yiksek sicakliklarda strekli
olarak caligabilir.

35°C ile 40°C arasi sicakliklar igin, 950 m'nin Gizerinde maksimum
izin verilen sicakligi her 175 metrede 1°C (her 319 fitte 1°F)
dasUrin.

yillik ¢alisma saatlerinin < %1'

29°C yogusma noktasi ile %5 ila %90 bagil nemde -5°C ila 45°C.

(D|NOT: Sistem, standart calisma sicakliginin (10°C ila 35°C)
disinda yillik galisma saatlerinin en fazla %1'i igin en az -5°C'de,
en fazla 45°C'de caligabilir.

400C ile 45°C arasi sicakliklar igin, 950 m'nin Gzerinde maksimum
izin verilen sicakligi her 125 metrede 1°C (her 228 fitte 1°F)
dasUrin.

®| NOT: Genisgletiimis galisma sicakli§i aralidinda galistirildiginda, sistem performansi etkilenebilir.

®| NOT: Genigletiimis sicaklik araliginda galistirldidinda, ortam sicakligi uyarilan Sistem Olay GUnlugu'nde raporlanabilir.
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Calisma sicakligini azaltma teknik 6zellikleri

Tablo 15. Calisma sicakhgi

Calisma sicakhigi diisiirme teknik 6zellikleri

Ozellikler

< 350C (95°F)

Maksimum sicaklik 950 m'nin (3,117 fit) Gzerinde 1°C/300 m
(1°F/547 fit) oraninda dusuralur.

359C-40°C (95°F—104°F)

Maksimum sicaklik 950 m'nin (3,117 fit) Uzerinde 1°C/175 m
(1°F/319 fit) oraninda ddsurdldr.

> 459C (113°F)

Maksimum sicaklik 950 m'nin (3,117 fit) Uzerinde 1°C/125 m
(1°F/228 fit) oraninda dusuruldr.

Bagil nem ozellikleri

Tablo 16. Bagil nem o6zellikleri

Bagil nem Ozellikler

Depolama 33°C (91°F) maksimum yogusma noktasinda %5 ila %95 arasinda
bagil nem. Atmosfer daima yogusmasiz olmalidir.

Calisma 29 °C (84,2 °F) maksimum yogusma noktasinda % 10 ila % 80

bagil nem.

Sicaklik spesifikasyonlari

Tablo 17. Sicaklik spesifikasyonlari

Sicaklik

Ozellikler

Depolama

—40°C-65°C (—40°F-149°F)

Surekli Calisma (950 metre veya 3117 fit'ten az yikseklikler icin)

Ekipman dogrudan gunes 1sigina maruz kalmadan 10°C ile 35°C
(50°F ile 95°F) arasinda.

Temiz hava

Temiz hava ile ilgili bilgi igin, bkz. Expanded Operating Temperature
(Genigletilmis isletim Sicakligl) bslimd.

Maksimum sicaklik egimi (¢alisma ve saklama)

20°C/sa (68°F/sa)

®| NOT: Bazi yapilandirmalarda daha dusuk bir ortam sicakhidi gereklidir, ayrintili bilgi igin bkz. Standart ¢alisma sicakhgi 6zellikleri.

Termal kisitlamalar

Tablo 18. Cift islemciler icin termal kisitlamalar matrisi

Maksimum siirekli calisma giris sicakhigi (°C)
3,5 in¢c Kasa 2,5 inc Kasa BP
Olmay
an
Kasa
TDP isl. CPU | Maks. | 12x 8x 4x 24x 20x 16x 12x 8x 4x Yok
Watt | No. Ist | DIMM | HDD'I | HDD'I | HDD'l | HDD'le | HDD'le | HDD'le | HDD'le | HDD'le | HDD'le
Emici | sayisi er er er d r r r r r
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Tablo 18. Cift islemciler icin termal kisitlamalar matrisi (devami)

Maksimum siirekli calisma giris sicakligi (°C)

lerini
n
DPN'i

165 W

6238R

CPU:

I
CPU2:

CPU:
81
CPU2:

Desteklenmez 30 30 30

30

30

35

35

6240R

CPU:

I
CPU2:

CPU1:
81
CPU2:

150 W

6230R

CPUT:

I
CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

6226R

CPU1:

|
CPU2:

CPUT
8|
CPU2:

6208

CPU:

I
CPU2:

CPU:
81
CPU2:

150 W

5220

CPU:

I
CPU2:

CPU:
81
CPU2:

130 W

4215R

CPU:

I
CPU2:

CPU:
81
CPU2:

Deste | Desteklenmez 30 30 30
klenm
ez

30

30

35

35

21 23 30 30 30

30

30

35

35

21 23 30 30 30

30

30

35

35

21 23 30 30 30

30

30

35

35

21 23 30 30 30

30

30

35

35

25 25 30 30 35

35

35

35

35

125W

5218R

CPU:

I
CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

25 30 30 30 30 35

35

35

35

35

100W

42149R

CPUT:

I
CPU2:

CPU1:
8|
CPU2:

30 35 35 35 35 35

35

35

35

35

4210R

CPUT:
8|
CPU2:
8

CPUT
8|
CPU2:

30 35 35 35 35 35

35

35

35

95W

42107

CPU:

I
CPU2:

CPU:
81
CPU2:

30 35 35 35 35 35

35

35

35

35

85W

3206R

CPU:

I
CPU2:

CPU:
8|
CPU2:

35 35 35 35 35 35

35

35

35

35
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Tablo 19. Tek islemci icin termal kisitlamalar matrisi

Maksimum siirekli calisma giris sicakligi (°C)

3,5 in¢ Kasa 2,5in¢ Kasa BP
Olmaya
n Kasa
TDP isl. No. | CPU Isi | Maks. 12x 8x 4x 24x 20x 16x 12x 8x 4x Yok
Watt Emiciler | DIMM | HDD'ler | HDD'ler | HDD'ler | HDD'ler | HDD'ler | HDD'ler | HDD'ler | HDD'ler | HDD'ler
inin sayis
DPN'i
165 W | 6238R | CPUT| | CPUL8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
6240R | CPU1:| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
150 W | 6230R | CPUT| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
6226R | CPUT| | CPU18 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
6208U | CPUT| | CPU1:8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
5220R | CPUT| | CPUT8 30 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
130 W | 4215R | CPU1:| | CPU18 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
125 W | 5218R | CPU1| | CPU18 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
100W | 4214R | CPU1:| | CPUT8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
4210R | CPUT| | CPU1:8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
95W 4210T | CPUT| | CPUL8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8
85W 3206R | CPUT| | CPU1:8 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
CPU2: |
CPU2:8

18
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Partikul ve gaz kirliligi teknik ozellikleri

Tablo 20. Partikiil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu Ozellikler

Hava filtreleme %95 Ust guvenlik siniryla 1ISO 14644-1
uyarinca ISO Sinif 8 ile tanimlanan veri
merkezi hava filtrasyonu.

®

NOT: Bu durum yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir. Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi disinda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar icin gecerli degildir.

@l NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13 filtrelemesi olmalidir.

iletken toz Havada iletken toz, ginko teller veya diger
iletken pargaciklar bulunmamalidir.

@l NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar igin gegerlidir.

Agindirici toz Havada agindirici toz bulunmamalidir.

Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi %60 bagil nemden az olmalidir.

@l NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan ortamlar icin gecerlidir.

Tablo 21. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme Ozellikler

Bakir parga asinma orani <ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 basina ayda
300 A

GUmUs parga asinma orani <ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 basgina ayda
200 A

@l NOT: Maksimum agindirici kirletici duzeyleri <%50 bagil nemde élgUlmdstur.

Maksimum titresim ozellikleri

Tablo 22. Maksimum titresim 6zellikleri

Maksimum titresim Ozellikler

Calisma 5 Hz - 350 Hz degerlerinde 0,26 Grms (tim c¢alisma
yonelimlerinde).

Depolama 10 Hz - 500 Hz degerlerinde 15 dakika igin 1,88 Grms (alti kenarin
tUma test edilmistir).

Maksimum sarsinti ozellikleri

Tablo 23. Maksimum sarsinti 6zellikleri

Maksimum sarsinti Ozellikler

Calisma 11 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y, z eksenlerinde gerceklestirilen
6 G siddetinde 24 sarsinti darbesi (sistemin her tarafina dort
darbe).
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Tablo 23. Maksimum sarsinti 6zellikleri (devami)

Maksimum sarsinti

Ozellikler

Depolama

2 ms'ye kadar pozitif ve negatif x, y, z eksenlerinde gercgeklestirilen
71 G siddetinde alti art arda sarsinti darbesi (sistemin her tarafina
bir darbe).

Maksimum yukseklik ozellikleri

Tablo 24. Maksimum yiikseklik 6zellikleri

Maksimum irtifa

Ozellikler

Calisma

3048 m (10,000 ft)

Depolama

12.000 m (39.370 fit)

Taze Hava Ozellikli Calisma

Taze Hava (Fresh Air) 6zellikli calisma kisitlamalari

20

TDP'si 105 W'tan biyuk olan islemciler desteklenmez

PERC kisitlamalari olmaksizin 85 W ve alti iglemciler igin destek
3,5 in¢ strtict yapilandirma desteklenmez

CPU1 soketindeki islemci igin 114 mm!'lik 1s1 emici gerekir

Kerby yassi OCP'si desteklenmez

DCS Ara karti yuvasi Uzerinde M.2 karti desteklenmez.

NVMe SSD desteklenmez

AEP DIMM ve LRDIMM desteklenmez

25 W'tan buyUtk PCle kartlari desteklenmez

105-W islemciler icin H730 PERC ve H330 destegi

85 W ve daha dusuk TDP igslemciler igin PERC kisitlamasi yoktur
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